Bienvenue chez O-Leading

Nous sommes un fabricant professionnel de PCB avec plus de dix ans d'expérience. Gamme de produits -
PCB simple face, double face, multicouche, PCB flexible et MCPCB.Nous pouvons fournir un service de
prototypage rapide - S / S en 24 heures, 4-8 couches en 48-96 heures de travail.

PLAQUES DE CUIVRE TROUS MINIMUM .025 AVG, .020 MIN .. LES TROUS NE PEUVENT PAS ETRE

PLUGGES

Pack avec film a bulles transparent incolore, 25 PCS / sac, mettre le dessiccant sur le flanc, mettre la
carte d'indicateur d'humidité sur le dessus

VEUILLEZ CLIQUER ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS:Fabricant de panneaux multicouches Chine

Description du produit

Détails rapides

Lieu d'origine |Guang dong, Chine (continentale) Marque O-leader

Materielde | g 4, aluminium Epaisseurde |4 5 ;5 o7

base cuivre

Min. Taille du 0,2 mm M1n_. Largeur 0,2 mm

trou de ligne

Finition de immersion or, OSP, sans plomb HASL Epaisseur du 0,1 a5 mm

surface panneau

apolicable & led, téléphone portable, climatiseurs, ersonnage PCB de controle
PP machines a laver P g industriel

certificats IS09001, UL, RoHS, SGS Q/CTN: 10PCS-100PCS

poids 0,01 kg -5 kg MOQ: 10 pieces

Couleur bleu, rouge, vert, noir.jaune Min. . 0,2 mm

Interligne

Numéro de fabricant de pcbha d'assemblage de carte : .

modele PCB de banque de puissance prix 0,1$a10$

type de exigence du client Taille 0,01 m3a 10 m3

desigh

La capacité de production
16 ans de fabrication professionnelle de circuits imprimés OEM (PCB Assembly
manufacturer china )

2014 2015 ~ 2016 2017 ~ 2018
article , , ,
Le Echantillon Le Echantillon Le Echantillon
volume volume volume
Nombre de couches 32 42 38 44 42 48
Ligne min / espace (pm) 50/50 40/45 40/45 40/40 35/40 35/35
Trou de forage minimum |, 4 5 0,10 0,15 0,10 0,15 0,10
diametre (mm)
Ratio d'aspect . . ) . . )
de PTH 14:1 16:1 16: 1 18: 1 18:1 20: 1



https://www.o-leading.com/fr/products/Prototype-PCB-Assembly-company-china-Multilayer-pcb-manufacturer-china.html
https://www.o-leading.com/fr/products/Pcb-design-in-china-China-pcb-manufacturers.html
https://www.o-leading.com/fr/products/Pcb-design-in-china-China-pcb-manufacturers.html

N+C+N 4+C+4| 5+C+5|5+C+5| 6+C+6|5+C+5| 6+C+6
. Interconnexionde | 5\ 5 L5l g4 46 |5+2+5] 6+2+6|5+2+5| 6+2+6
n'importe quelle couche
Remphssage de plaque oul ) OUI ) oul i
via
Min. épaisseur du noyau
(a l'exclusion du cuivre) 50 40 40 30 40 30
(pm)
Min. Diametre de 75 65 65 50 50 40
percage laser (pm)
Via sur enterre Ul : oul : Ul :
trou / empilé via
Matériel FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper, etc.
PCB de condensateur oUl ) oUI ) oUl i
intégre

HASL sans plomb, ENIG, OSP, Argent d'immersion, Etain d'immersion,
Processus de surface Or flash, plaqué or, plaqué or dur sélectif,
Masque de soudure pelable, encre carbone
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Sérigraphie pliage encre en gros
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Chine fabricant de PCB double face


https://www.o-leading.com/fr/products/High-quality-pcb-wholesales.html
https://www.o-leading.com/fr/products/Quick-turn-pcb-Printed-circuit-board-Double-sided-pcb-manufacturer-china.html.html
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Notre équipe






Factory PCB

Automatic vacuum press Drilling Machine
machine

Pattern Plating Machine Scrubbing Machine

High-speed flying probe E-test Machine
machine

Factory SMT




Certifications

¥ ZOAIE

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Comoats Mo VHT1BGIIMTRIS

We hereby certify that
O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) cO.LIMITED

Credit Mot 81680491 000-07. 187
Regayaton Add FLAT/RM 1208 12F TAI SANG BANK BURLDING 120-112 DES
VOEUS BOAD CENTRAL HK
Busiaess  Add. 1311 Fleor 13, Foune Buldng, Derstas Town, Hulpeng
Dawict. Huizhoy. Guasgasng. Ching
Has and a Quality a System
Which fulfils the reos of the -
GBIT19001-2016 kit 1ISO8001:2015
Scope of certification
Sales of printed circuit boands
Initial Insuance period. February 27, 2018
Rerewal date: Aped 72, 2009
This cerficate is valid during; Aprl 22, 2019 ~ February 26, 2021
Thia conificats is invalid withoul CICC quaifed lbal in the following penod
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WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

UL Product iQ"

®

/PMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD E490354
ROOM 1205, 12/F
TAI SANG BANK BLDG
130-132 DES VOEUS ROAD
CENTRAL, HONG KONG
Cond Width Max Max
Min Cond Ss/ Area Solder Oper Meets C
Min Edge Thk DS/  Diam Limits Temp Flame UL796 T
Type mm(in) mm(in) mic(mil) DSO mm(in) C sec C Class DSR |
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.
O-LEADING- | 0.1 (0.004) 0.3 (0.012) 34 (1.34) DS | 12.7 (0.5) | 260 | 10 | 130 | V-0 = =
401
O-LEADING- | 0.08 (0.003) | 0.2 (0.008) 17 (0.67) DS | 9.7(04) | 260 |10 | 130 [v-0 | Al =
407
Multilayer printed wiring boards.
O-LEADING- | 0.125 (0.005) | 0.125 (0.005) | 12 (0.47) DS | 50.8(2.0) | 280 | 20 | 130 | V-0 All *
408 Int:136
Single layer printed wiring boards.
O-LEADING- | 0.38 (0.015) 1.14 (0.045) 34 (1.34) SS | 19.1(08) | 260 | 10 | 105 | V-0 All -
002
O-LEADING- | 0.38(0.015) | 1.14 (0.045) | 34 (1.34) 55 | 19108 | 260 |10 [130 |v-0 | A -
003
O-LEADING- | 0.15 (0.006) 0.3(0.012) 34 (1.34) SS | 254(1.0) | 260 | 10 | 120 | V-0 All -
033
O-LEADING- | 0.1 (0.004) 0.3 (0.012) 34 (1.34) DS | 69.6(2.7) | 260 | 10 | 130 | V-0 | Al =
205
O-LEADING- | 0.15 (0.006) 0.33 (0.013) 17 (0.67) DS | 696(2.7) | 260 | 10 | 130 | V-0 All -
206
O-LEADING- | 0.14 (0.006) | 0.15(0.008) | 33 (1.30) DS | 254 (1.0) | 260 | 10 | 130 | V-0 | Al #*
Do1
O-LEADING- | 0.25 (0.010) 0.25 (0.010) 17 (0.67) SS | 254(1.0) | 260 | 4 130 | v-0 All i
so1
WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ
O-LEADING- | 0.2 (0.008) 0.2 (0.008) 17 (0.67) SS | 2541(1.0) | 260 | 4 130 | HB A *
502
O-LEADING- | 0.25 (0.010) 0.25 (0.010) 34 (1.34) SS |254(1.0) | 260 | 4 130 | v-0 All *
S03

* - CTl marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or

burning test classification.
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Emballage et livraison

Shipping service

=B~ OO FedEx. (P

Express



1L/2L

Quick Tum Lead Time

2-3days

24 Hours,48 Hours

4L 3-4days 48 Hours
6L

10L

4-5days

6-?day5

72 Hours

12L 7-8days NA
14L 8-9days NA

Standard Lead Time

2L

| 4 days

10 days

4L

5 days

11 days

121

12 days

18 days

Capacité du processus

Capacités de production de PCB

Nombre de couches: 1 couche-32 couches

Epaisseur de cuivre fini: 1/ 30z-120z

Largeur / espacement des lignes min. Interne: 3.0mil / 3.0mil
Largeur / espacement des lignes min externes: 4.0mil / 4.0mil

Rapport d'aspect max: 10: 1

Epaisseur du panneau: 0,2 mm a 5,0 mm
Taille maximale du panneau (pouces): 635 * 1500 mm

Taille minimale du trou percé: 4mil
Tolérance de trou Plated: +/- 3mil
Blind / Buried Vias (types All): OUI

Via remplissage (conducteur, non conducteur): OUI
Matériau de base: FR-4, FR-4High Tg.Halogen free material, Rogers, Aluminium base,Polyimide,

Cuivre lourd

Finitions de surface: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, Immersion silver,Etain d'immersion, doigts d'or, encre de

carbone



Capacités de production SMT
Matériau PCB: FR-4, CEM-1, CEM-3, carte a base d'aluminium
Taille maximale du PCB: 510x460mm

Taille minimale du PCB: 50x50mm

Epaisseur du PCB: 0,5 mm & 4,5 mm

Epaisseur du panneau: 0,5-4 mm

Taille minimale des composants: 0201

Composant de taille de puce standard: 0603 et plus
Hauteur maximale des composants: 15 mm

Pas de plomb mini: 0,3 mm

Pas de balle BGA minimum: 0,4 mm

Précision de placement: +/- 0,03 mm



